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	序号
	设备名称
	台/套
	系统功能/参数要求
	3D打印机（含工作台）
	20台
	一、功能参数
	1.成型技术：熔融沉积成型:
	2.最大打印尺寸(长x宽x高):单喷嘴模式≥325x320x325mm³、双喷嘴交集模式≥300x3
	3.框架要求铝材和钢材构成，外壳为塑料和玻璃构成;工具头:全金属热端、硬化钢挤出机齿轮、硬化钢喷嘴，
	4.机器标配双面纹理PEI打印面板，可扩展光面打印面板，热床最高温度不低于120℃；
	5.工具头最大移动速度≥1000 mm/s,工具头最大移动加速度≥20000 mm/s,热端最大流速
	6.支持耗材类型:PLA、PETG、TPU、ABS、ASA、PVA、PET、尼龙线材(PA)、聚碳酸
	7.支持热端快拆、主动振动补偿、全自动双喷嘴偏移校准、自动热床调平；
	8.配备三摄像头计算机视觉系统，实现高精度打印，支持AI首层检测、炒面检测；
	9.配备喷嘴摄像头、工县头摄像头，支持开门检测；
	10.支持断料检测、维料检测、断电续打，具备监控打印机状态的健康管理系统；
	11.支持耗材用量及余料检测，支持多色打印，支持不少于25色；
	12.自带空气过滤系统，支持自适应空气循环，配备活性炭滤芯，初级过滤等级G3，HEPA滤网等级H12
	13.支持主动腔热控制，多传感器闭环温控，最大加热腔温≥65℃:
	14.配备触摸显示屏，内高清相机，支持实时监控及延时摄影;
	15.支持通过触摸显示屏、手机端APP、电脑端应用三种操作界面控制；
	16.配备全闭环控制风扇系统，确保打印的高质量和可靠性；
	17.支持Wi-Fi通讯；
	18.配备3D打印切片软件，可提供相关软件著作权证书;
	19.3D打印设备生产厂家为国家高新技术企业并且通过IS0 9001:2015/ISO14001-2
	二、工作台（5张）
	1.规格：1400x1200x800mm；
	3.桌面材料:46mm高密复合材料+2.0mm绿色防静电胶皮，四周黑色封边，具有抗冲击、防油、防水、
	1.具有自主知识产权
	2.三年或以上质保与服务
	台式计算机（含桌椅）
	21套
	一、功能参数
	1.CPU：≥Intel 12代i7 12700(2.1GHz、十二核心)；
	2.主板：芯片组≥Intel B760，内存插槽数≥2，主板自带蜂鸣器，支持故障报警检测功能； 
	3.内存: ≥16GB/4800MHz，DDR5； 
	4.固态硬盘：≥512GB，M.2 NVMe固态硬盘PCIE Gen4； 
	5.显卡：集成； 
	6.音频：集成5.1声道声卡，支持前2后3音频接口； 
	7.网卡：集成10/100/1000M自适应千兆网卡；
	8.I/O扩展槽：≥1个PCIex16；≥2个PCIe x1；≥2个M.2卡槽(其中一个可用于M.2
	9.USB接口: ≥10个USB接口，其中不少于4个USB3.2 Gen1、1个USB3.2 Gen
	10.其它接口：主板原生不少于 3个视频输出端口、1个原生串口、2个PS/2接口、1个RJ-45接口
	11.键盘鼠标：标准USB商务键盘鼠标；
	12.电源：≥300W节能电源； 
	13.机箱：≤18L； 
	14.操作系统：Windows 11中文版；
	15.显示器：显示器：≥23.8英寸低蓝光液晶显示器，VA技术，分辨率≥1920x1080、VGA 
	16.服务：提供三年第二工作日上门免费保修服务，提供原厂售后服务承诺函；
	17.提供满足技术参数的证明材料。
	二、电脑桌椅
	（一）双人位电脑桌（11张）
	1.规格:1400x600x750mm，桌面采用25mm厚压缩颗粒板外贴防火板，带穿线孔；
	2.桌腿采用30x30x1.1mm方钢管，桌腿中间封板采用0.6mm钢板制作，折弯成型，带穿线功能，
	3.后连板为框架结构，带可拆卸门板，便于售后维修，材质为0.6mm冷轧钢板制作，与桌腿采用拉铆螺母连
	4.整体表面环保静电橘纹喷塑，塑粉采用环氧聚酯粉末，漆膜附着力强，无污染，无甲醛释放。
	（二）椅子（21把）
	1.椅架：采用1.0mm厚镀锌管折弯焊接，焊接要求表面平整无毛刺；
	2.面料：采用玻璃纤维网状饰面，透气性强，柔韧面富于韧性，厚度适中。
	多媒体教学一体机（含移动支架）
	1台
	9.一体机内置≥Android 9.0系统 ； 安卓搭载≥10 核处理器；RAM≥2G， ROM≥8
	多媒体教学设备
	1套
	综合布线
	1批
	1.接电闸主线缆：≥6mm2国标单芯铜线；
	2.接电源插排线缆：≥4mm2单芯铜线；
	3.电源插排：单排5孔（2+3）4插位，功率≥2500W，带一控四
	4.一个48U机柜，一个48口千兆交换机；
	5.网线：六类，RJ45水晶头；弱电标准工艺施工；
	6.线槽：定制钢槽和PVC线槽；
	7.监控：400万像素摄像头2个。8.报价单位需联系技术负责人现场勘察后报价。

